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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fiir die von CENELEC am 2018-08-22 angenommene Europ&ische Norm als DIN-Norm
ist 2019-03-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62969-4 (VDE 0884-69-4):2016-08.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente” der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 ,Semiconductor devices” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der |IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch” zu diesem Dokument
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument
—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit europaischen und internationalen Dokumenten

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information iber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Europdisches Internationales Deutsches Dokument Klassifikation im
Dokument Dokument VDE-Vorschriftenwerk
EN IEC 62969-1 IEC 62969-1 DIN EN IEC 62969-1 VDE 0884-69-1
(VDE 0884-69-1)
EN IEC 62969-2 IEC 62969-2 DIN EN IEC 62969-2 VDE 0884-69-2
(VDE 0884-69-2)
EN IEC 62969-3 IEC 62969-3 DIN EN IEC 62969-3 VDE 0884-69-3
(VDE 0884-69-3)

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise
DIN EN IEC 62969-1 (VDE 0884-69-1), Halbleiterbauelemente — Halbleiterschnittstelle fiir Automobile -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Energie-Schnittstellen fiir Automobil-Sensoren

DIN EN IEC 62969-2 (VDE 0884-69-2), Halbleiterbauelemente — Halbleiterschnittstelle fir Automobile —
Teil 2: Verfahren zur Effizienz-Bewertung drahtloser Leistungsibertragung mittels Resonanz bei Automobil-
Sensoren

DIN EN IEC 62969-3 (VDE 0884-69-3), Halbleiterbauelemente — Halbleiterschnittstelle fir Automobile —
Teil 3: StoRgefiihrtes piezoelektrisches Energie-Harvesting bei Automobil-Sensoren
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EUROPAISCHE NORM EN IEC 62969-4

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2018

ICS 31.080.99

Deutsche Fassung

Halbleiterbauelemente —
Halbleiterschnittstelle fur Automobile —

Teil 4: Bewertungsverfahren fur Datenschnittstellen bei Automobil-Sensoren
(IEC 62969-4:2018)

Semiconductor devices — Dispositifs a semiconducteurs —

Semiconductor interface for automotive vehicles — Interface a semiconducteurs pour les véhicules

Part 4: Evaluation method of data interface for automobiles —

automotive vehicle sensors Partie 4: Méthode d’évaluation de l'interface de

(IEC 62969-4:2018) données destinée aux capteurs de véhicules
automobiles

(IEC 62969-4:2018)

Diese Europédische Norm wurde von CENELEC am 2018-08-22 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europidische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

o ceNELEe

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science, B-1040 Briissel

© 2018 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN IEC 62969-4:2018 D
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Européisches Vorwort

Der Text des Dokuments 47/2470/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der |IEC 62969-4, erarbeitet vom |IEC/TC 47
~Semiconductor devices”, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN IEC 62969-4:2018 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2019-05-22

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow): 2021-08-22
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62969-4:2018 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abdnderung als
Europaische Norm angenommen.
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Einleitung

Die Normenreihe |IEC 62969 besteht aus den folgenden vier Teilen:

e |EC 62969-1, Semiconductor devices — Semiconductor interface for automotive vehicles — Part 1:
General requirements of power interface for automotive vehicle sensors

e |EC 62969-2, Semiconductor devices — Semiconductor interface for automotive vehicles — Part 2:
Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicle
sensors

e |EC 62969-3, Semiconductor devices — Semiconductor interface for automotive vehicles — Part 3: Shock
driven piezoelectric energy harvesting for automotive vehicle sensors

o |EC 62969-4, Semiconductor devices — Semiconductor interface for automotive vehicles — Part 4:
Evaluation methods of data interface for automotive vehicle sensors

In der Normenreihe IEC 62969 werden Stromversorgungs- und Daten-Schnittstellen fiir Sensoren in
Automobilen behandelt. Im ersten Teil werden allgemeine Anforderungen der Priifbedingungen wie
Temperatur, Luftfeuchte, mechanische Schwingungen usw. fiir Energie-Schnittstellen von Kfz-Sensoren
festgelegt. Dieser Teil schlieBt auch verschiedene elektrische FunktionskenngroBen der Energie-
Schnittstellen, wie z. B. den Spannungsabfall von der Energieversorgungsquelle zu den Kfz-Sensoren,
Storsignale, Spannungspegel usw., ein. Im zweiten Teil werden ,Verfahren zur Effizienz-Bewertung
drahtloser Leistungsubertragung mittels Resonanz bei Automobil-Sensoren® behandelt. Im dritten Teil wird
~StoRgefiihrtes piezoelektrisches Energie-Harvesting bei Automobil-Sensoren” behandelt. Im vierten Teil
werden ,Bewertungsverfahren fir Datenschnittstellen bei Automobil-Sensoren” behandelt.
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